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Objektiv k boénimu prohlizeni BGA 90°, s ultra malou sondou OP-006 570

Obj. ¢islo: 106001785

Dostupnost: 4 tydny

Popis

Objektiv k boénimu prohlizeni BGA 90°. Pouziva se ke kontrole pajenych spoji na sou¢astkach BGA, uBGA,
CSP a licnich ¢Cipech. Opticka hlava se dostane na plochu pouze 0.4 x 3.4 mm.

Obsah baleni

Objektiv k boénimu prohlizeni BGA s nizkou clonou a ultra malou optickou sondou.

Ochranné kryty.

Uzivatelska pfirucka.

Technicka data

Nazev parametru Hodnota

ZvétSeni ~ 350x - 25x

Zorné pole ~1.0-20 mm

Osvétleni predni vestavéné LED osvétleni, zadni pfipojitelné LED

osvétleni, volné stojici kartackové LED osvétleni

Napajeni fedni svétlo pomoci kamery (USB2.0 z PC), zadni svétle
pomoci externiho napajeni, kartackové osvétleni pomoci
baterie nebo externiho napajeni

Rozméry (§ x h x v) 165 x 50 x 36 mm
Hmotnost 200g
Zobrazeni boc¢ni zobrazeni BGA, objektivy
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